Виды работ:

•
участие в разработке цифровых узлов различного назначе​ния и областей применения;

•
подбор элементной базы;

•
выполнение анализа характеристик ИМС;

•
участие в организации тестирования цифровых узлов;

•
организация приёма и обработки информации от аналого​вых устройств;

•
организация взаимодействия вычислительных устройств с микросхемами памяти;

•
участие в оформлении технического задания на разработку ЭВА;

•
создание чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД;

•
разработка графической конструкторской документации;

•
оформление технического задания на проектирование ЭВА;

•
подбор корпусов ЭВА в соответствии с условиями эксплуа​тации и окружающей среды;

•
выбор необходимых типов и подтипов микросхем в соответ​ствии с техническими условиями;

•
монтаж микросхем на печатную плату;

•
демонтаж микросхем с печатного основания при помощи специального оборудования;

•
конструирование модулей первого уровня;

•
работа в модуле Symbol Editor САПР P-CAD;

•
оценка показателей надёжности работы цифровых схем;

•
выполнение расчётов на прочность конструктивных эле​ментов;

•
выполнение расчёта срока службы конструкции;

•
выполнение расчёта теплоотвода кондукцией;

•
выполнение этапов технологических процессов производ​ства цифровых устройств;

•
выполнение сборки цифровых устройств;

•
разработка схемы сборки;

•
выполнение анализа и расчёта технологичности электрон​ного узла;

•
оценка качества цифровых устройств;

•
выполнение анализа габаритных размеров микросхем при разработке корпусов с использованием САПР;

•
создание посадочных мест для микросхем различного типа с использованием САПР;

•
участие в изготовлении полупроводниковых микросхем, из​готавливаемых различными методами;

•
работа в модуле Pattern Editor САПР P-CAD;

•
выбор корпусов для элементов принципиальных схем в со​ответствии с техническими характеристиками цифрового устройства;

•
выбор габаритных размеров печатных плат в соответствии с габаритными размерами компонентов;

•
выбор печатного основания в соответствии с электрически​ми характеристиками;

•
выбор печатных плат в соответствии с условиями эксплуатации цифрового устройства;

•
работа в модуле Library Executive САПР P-CAD;

•
подготовка технической документации и создание баз дан​ных с использованием САПР;

•
работа в модуле Schematic САПР P-CAD;

•
создание электрических принципиальных схем с использо​ванием САПР P-CAD;

•
выполнение сборочно-монтажных операций при разработ​ке цифровых устройств;

•
размещение элементов на печатном основании;

•
установка элементов на печатное основание;

•
расположение элементов на печатном основании с исполь​зованием модуля PCB САПР P-CAD;

•
работа в модуле PCB САПР P-CAD;

•
установка соединительных разъёмов на печатное основание с использованием модуля PCB САПР P-CAD;

•
регулировка и настройка цифровых устройств;

•
поиск неисправностей цифровых устройств;

•
выполнение ручной трассировки печатной платы с исполь​зованием модуля PCB САПР P-CAD;

•
выполнение полуавтоматической трассировки печатной платы в PCB САПР P-CAD;
•
выполнение автоматической трассировки печатной платы с использованием модуля PCB САПР P-CAD;

•
работа в системе автоматизированного проектирования;

•
создание одноуровневых и иерархических принципиальных схем и внедрение их в проект;

•
участие в разработке цифровых узлов и устройств с примене​нием систем автоматизированного проектирования и языка описания цифровой аппаратуры VHDL;

•
участие в разработке, моделировании и отладке различных вычислительных блоков ЭВМ с использованием систем ав​томатизированного проектирования;

•
участие в разработке, моделировании и отладке различных комбинационных схем с использованием систем автомати​зированного проектирования различных схем последова​тельного типа с использованием систем автоматизирован​ного проектирования
